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SOM Modules

Features
 � Qualcomm Snapdragon 820E 
quad-core SoC

 � Enhanced video decoding 
supporting 4K@60fps,                  
8 x 1080p@30fps

 � Built-in Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 
Bluetooth 4.1, and GPS    

 � 13MP CMOS camera module 
(1/3.06" 4224 x 3136 pixel)

 � Android & Linux BSPs available

Specifications

Model Name SOM-9X20
Processor Qualcomm Snapdragon 820E quad-core SoC

- Two high-performance Kryo cores up to 2.15GHz
- Two low power Kryo cores up to 1.593GHz 

System Memory 4GB POP LPDDR4 RAM
Storage 64GB eMMC 5.1/UFS 2.0 Flash Memory
Graphics Qualcomm Adreno 530 GPU

3D graphics accelerator with 64-bit addressing 624 MHz
Graphics engine supporting OpenGL ES 3.1/GEP, GL4.4, DX11.3/4,  OpenCL 2.0, 
Renderscript-Next 
Supports H.264, VP8, HEVC 8/10-bit, VP9 video decoding up to: 4K@60fps, 
1080p@240fps, 8 x 1080p@30fps

Trusted Platform Module TPM1.2 : ST33TPM12I2C
Wireless Connectivity NFA324A-12H32 QCA6174A-1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + BT 4.1 combo LGA module 

with 2 antenna connectors
Qualcomm WGR7640 GPS/GNSS RF receiver with antenna connector

HDMI Integrated HDMI 2.0 Transmitter
Supported I/O through 
MXM 3.0 connector

1 HDMI port
2 MIPI DSI 4-Lane connectors
3 MIPI CSI 4-Lane connectors
1 USB 3.0 OTG
1 USB 2.0 host
1 SDIO
2 PCM/MI2S
Multi-function pins for UART, I2C, SPI, GPIO

1 JTAG
2 PCIe 2.0 1-Lane

Operating System Android 8.0, Linux Kernel 3.18.44
Operating Temperature -20°C ~ 70°C
Operating Humidity 0% ~ 95% (non-condensing)
Form Factor 8.2cm x 4.5cm (3.23" x 1.77")

Board Placement

Snapdragon 820E SoC + 
POP LPDDR4 RAMWi-Fi + BT 4.1 LGA module

GPS/GNSS reciever



Specifications

Model Name SOMDB2
Audio Qualcomm WCD 9335 Audio Codec

LAN RealTek RTL8111G Ethernet Controller
RealTek RTL8365MB LAN Hub

Onboard I/O 1 MIPI DSI LCD panel connector
1 MIPI CSI Interface for camera module
1 P-Cap Touch connector
2 USB 2.0 ports
1 USB 2.0 OTG switch (for Host mode/Device mode)
1 COM connector (TX/RX only for debugging)
1 GPIO connector (8 GPIO)
2 I2C connectors (for light & proximity sensor and NFC module)
1 Front panel connector
1 JTAG connector
1 Mic-in connector
2 2W speaker connectors
2 Audio module connectors (for VT6093 audio module)
2 Volume buttons
1 Boot switch
1 RTC battery connector
1 Micro SD card slot
1 miniPCIe slot
1 MXM 3.0 slot

Back Panel I/O 1 HDMI port
2 USB 3.0 ports
1 Micro USB 2.0 OTG port (for debugging)
2 Gigabit Ethernet ports
1 Power button
1 12V DC-in jack

Operating Temperature -20°C ~ 70°C
Operating Humidity 0% ~ 95% (non-condensing)
Form Factor 17cm x 8.6cm (6.69" x 3.89")
Compliance RoHS

Ordering Information

Part Number SoC Frequency Description
STK-VT6093-01A1 Qualcomm Snapdragon 820E quad-core 

SoC @ 2.15GHz/1.593GHz
SOM-9X20 module + SOMDB2 carrier board + 13MP CMOS camera module

STK-VT6093-00A1 Qualcomm Snapdragon 820E quad-core 
SoC @ 2.15GHz/1.593GHz

SOM-9X20 module + SOMDB2 carrier board

Carrier Board (SOMDB2) Carrier Board Back Panel I/O

USB 3.0 HDMI

Power
Button

Micro USB 2.0 OTG Ethernet

DC-in



* All product specifications are subject to change without notice. Update: Jun. 26, 2018 www.viatech.com
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Packing List 
Items for STK-VT6093-01A1
SOM-9X20 module
SOMDB2 carrier board
VT6093 audio module
COM cable
AC adapter
Power cord US type

2 Antennas for Wi-Fi & Bluetooth
VT6093-CAM-T Camera-CSI converter 
board
13MP CMOS camera module
1 FPC cable for CSI connector

Items for STK-VT6093-00A1
SOM-9X20 module
SOMDB2 carrier board
VT6093 audio module
COM cable
AC adapter
Power cord US type

2 Antennas for Wi-Fi & Bluetooth

Optional Accessories

Touch Panel
Part Number Description
99G47-01025F 10.1" MIPI 16:10 (WUXGA 1920 x 1200, 16.7M) LCD Touch panel with USB FPC touch cable and MIPI FPC cable

http://www.viatech.com/en/
http://www.viatech.com/en/


Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


